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  对粘结NdFeB永磁体化学镀Ni-Cu-P合金防护层的工艺过程及镀层的阻氢性能进行了研究.磁体

经碱性去油、缓蚀酸洗、镀前均匀隔离与活化处理后再进行化学镀Ni-Cu-P合金,可获得了质量良

好的耐蚀性镀层,该镀层对磁体磁性能无不良影响,且有良好的阻氢性能,在25 ℃、10 MPa高压H2

环境中,阻氢时间为19 min.
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